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前  言 

概述 
本文档主要介绍基于海思 WiFi 芯片 Hi3861 开发的 HiSpark-WiFi-IoT 套件演示指导书。 

产品版本 
与本文档相对应的主芯片版本如下。 

产品名称 产品版本 

Hi3861 V100R001C00SPC021 

 

读者对象 
本文档（本指南）主要适用于以下工程师： 

 软件开发工程师 
 硬件开发工程师 

修订记录 
修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新

内容。 

修订日期 版本 修订说明 

2020-08-3 00B01 第一次临时版本发布。 
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1 智能小车套件超声波测距功能实现 

1.1 超声波测距硬件准备 
                        图 1.1-1   超声波测距模块 

 

图 1.1-2   超声波测距模块在智能小车上的安装 
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1.2 超声波测距工作原理介绍 
1.  所采用模块为 HC-SR04 超声波测距模块，可提供 2cm-400cm 的非接触式距离感测功能。测距精

度可达到 3mm ，基本工作原理为： 

（1）采用 IO 口 TRIG 触发测距，给至少 10us 的高电平信号。 

（2）模块自动发送 8 个 40hz 的方波检测是否有信号返回。 

（3）有信号返回，通过 IO 口 ECHO 输入一个高电平，高电平持续时间就是超声波从发射到返回的时

间。 

（4）测试距离  （m）=  (（高电平时间 （s））*声速（340m/S）)/2。 

  或 测试距离（cm） = 高电平时间 （us）* (1 0 00/ 17  us/cm)  = 高电平时间/58. 

2. 超声波引脚连接如下： 

TRIG ------ GPIO_7 

ECHO ------ GPIO_8 

超声波模块在小车上的连线如下所示： 

         图 1.2-1   超声波模块接线图 
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1.3 超声波测距功能软件实现 
1． 首先进行 IO 引脚的初始化工作，主要为以下三个函数： 

hi_u32 hi_io_set_func(hi_io_name id, hi_u8 val); //配置引脚复用 

hi_u32 hi_gpio_set_dir(hi_gpio_idx id, hi_gpio_dir dir);  //设置 IO 方向（输入/输出） 

hi_u32 hi_gpio_set_ouput_val(hi_gpio_idx id, hi_gpio_value val);//设置电平状态 

hi_io_name id：gpio 硬件管脚编号，对应的是硬件管脚上的 GPIO pin 脚，枚举类型如下： 

typedef enum { 

    HI_IO_NAME_GPIO_0,     /**< GPIO0 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_1,     /**< GPIO1 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_2,     /**< GPIO2 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_3,     /**< GPIO3 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_4,     /**< GPIO4 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_5,     /**< GPIO5 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_6,     /**< GPIO6 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_7,     /**< GPIO7 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_8,     /**< GPIO8 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_9,     /**< GPIO9 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_10,    /**< GPIO10 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_11,    /**< GPIO11 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_12,    /**< GPIO12 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_13,    /**< GPIO13 */ 

    HI_IO_NAME_GPIO_14,    /**< GPIO14 */ 

    HI_IO_NAME_SFC_CSN,    /**< SFC_CSN */ 

    HI_IO_NAME_SFC_IO1,    /**< SFC_IO1 */ 

    HI_IO_NAME_SFC_IO2,    /**< SFC_IO2 */ 

    HI_IO_NAME_SFC_IO0,    /**< SFC_IO0 */ 

    HI_IO_NAME_SFC_CLK,    /**< SFC_CLK */ 

    HI_IO_NAME_SFC_IO3,    /**< SFC_IO3 */ 

    HI_IO_NAME_MAX, 

} hi_io_name; 

hi_u8 val :对应 GPIO 引脚功能，如果该引脚复用，可以配置为其他的复用功能，如：

UART/PWM/I2C/SPI/SDIO 等功能； 
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hi_gpio_idx id : 硬件管脚编号，对应的是硬件管脚上的 GPIO pin 脚，枚举类型如下： 

typedef enum { 

 HI_GPIO_IDX_0, /**< GPIO0*/ 

 HI_GPIO_IDX_1, /**< GPIO1*/ 

 HI_GPIO_IDX_2, /**< GPIO2*/ 

 HI_GPIO_IDX_3, /**< GPIO3*/ 

 HI_GPIO_IDX_4, /**< GPIO4*/ 

 HI_GPIO_IDX_5, /**< GPIO5*/ 

 HI_GPIO_IDX_6, /**< GPIO6*/ 

 HI_GPIO_IDX_7, /**< GPIO7*/ 

 HI_GPIO_IDX_8, /**< GPIO8*/ 

 HI_GPIO_IDX_9, /**< GPIO9*/ 

 HI_GPIO_IDX_10, /**< GPIO10*/ 

 HI_GPIO_IDX_11, /**< GPIO11*/ 

 HI_GPIO_IDX_12, /**< GPIO12*/ 

 HI_GPIO_IDX_13, /**< GPIO13*/ 

 HI_GPIO_IDX_14, /**< GPIO14*/ 

 HI_GPIO_IDX_MAX, /**< Maximum value, which cannot be used.CNcomment:最大值，不可输入

使用 CNend*/ 

} hi_gpio_idx; 

hi_gpio_dir dir：dir，GPIO 输出方向，取值范围如下： 

typedef enum { 

 HI_GPIO_DIR_IN = 0, /**< Input.CNcomment:输入方向 CNend*/ 

 HI_GPIO_DIR_OUT /**< Output.CNcomment:输出方向 CNend*/ 

} hi_gpio_dir; 

hi_gpio_value gpio_val ：gpio 输出状态，取值范围如下： 

typedef enum { 

 HI_GPIO_VALUE0 = 0, /**< Low level.CNcomment:低电平 CNend*/ 

 HI_GPIO_VALUE1 /**< High level.CNcomment:高电平 CNend*/ 

} hi_gpio_value; 

在 demo 中示例： 
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（1）超声波测距初始化： 

 

（2）后续超声波测距实现如下： 
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